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  受全球金融风暴波及等因素影响，一些TD－SCDMA（以下简称“TD”）

企业曾公开表示，今年将缩减在TD上的研发投入。峰回路转，新年的第一个星

期，工业和信息化部向三大电信运营商正式发放了3G牌照。3G时代开启的同

时，TD企业间新一轮的竞争就此拉开序幕。 

  技术更新应对金融危机 

  面对金融危机，TD终端芯片供应商联发科技也同样承受压力。尽管如此，

去年12月初，该公司新闻发言人喻铭铎在接受媒体采访时仍然表示，TD仍是

2009年联发科技研发工作的重中之重。 

  在联发科技看来，现在的市场份额领先其实没有太多意义，公司更加看重

的是技术上的不断突破。此外，TD是个大事业，不能只以生意的眼光来衡量得

失，产业的发展常常不取决于企业的意愿，当企业决定涉足时，就要对各种可

能出现的情况做好财务层面、公司运营层面以及心理承受层面的充分准备。 

  “此次全球金融风暴对于每个企业都会有影响，但研发是IC设计公司的根

本。”喻铭铎当时强调，不管外界环境如何，该做的产品还得做，该投入的研

发仍然要投入，对于重点的产品更要加大投入。 

  实际上，早在2005年，联发科技就开始关注TD领域。虽然在光存储芯片领

域已是全球第一，但该公司当时在手机芯片领域才刚刚崭露头角。2006年，也

是岁末年初的时候，联发科技高层在一次与内地媒体的会面中表示，TD是中国

通信行业第一个自有知识产权的行业标准，它的发展有自己的规律，不一定非

得走得很快，或许还需要两年左右的时间，这是联发科技第一次公开对TD业务

表态。 

  一年突破两大技术难题 

  一年之后，联发科技迎来了转折点。2007年9月，联发科技宣布并购ADI手

机芯片业务。不过，由于“ADI/大唐”组合是当时产业中领先的TD终端芯片供

应商，因此联发科技的此次并购招来了诸多非议、有人甚至喊出了“联发科技

在抢夺TD胜利果实”、“联发科技将毁了TD”等等煽动性言论。 

  “并购ADI手机芯片业务，TD固然是其中重要的考虑因素，但并购案能为

联发科技未来成长为一家真正的国际化IC公司带来重要驱动力，也是同样重要

的因素。”联发科技并没有理会满天飞的流言，宣布并购次日，联发科技与大

唐移动发表联合声明，表示将尽最大努力维护TD产业链的稳定。 

 



\

  去年以来，联发科技先后“拿下”TD－HSDPA和TD－HSUPA两个产业技术

难题，在中国移动前两期TD终端招标中，采用“联芯/联发科技”芯片方案（联

发科技提供芯片硬件、联芯提供软件平台）的终端产品超过五成。“联芯/联发

科技”不仅再次证明了自己仍然是TD终端芯片领域中最为领先的供应商，同时

也带动了中兴通讯、希姆通等合作伙伴的共同成长。 

  国产标准加速进军海外市场 “如果说此前试商用阶段对于TD企业来说是’

演习’，那么3G牌照发放后就是真刀真枪的较量了。”当被问及3G牌照发放对

于TD产业链的作用和意义时，喻铭铎表示，3G牌照的发放必将在更大程度上激

发产业链中各企业的能力和潜质，从而推动产业技术、服务及商业模式的发展

和成熟，有利于进一步提升TD－SCDMA产业链的整体竞争力。 

  据介绍，联发科技今年将继续支持TD的发展，在整个产业链最为关键的TD

核心芯片方面提高集成度和半导体工艺设计，并推动TD技术走向国际市场。按

照预计，该公司在TD芯片领域的最新研发成果——TD射频单芯片，将在今年上

半年配合客户产品上市，该芯片将支持TD双频段技术。此前，联发科技推出的

TD－HSDPA芯片已经具备完整套片批量供货的能力，使用该芯片的终端产品已

经面市；在TD－HSUPA芯片方面，终端产品也将在今年上半年面市。 

  在联发科技看来，从3G牌照发放到3G手机放量式增长，这中间仍然至少有6

－12个月的时间。企业的技术能力、资源调配能力、管理能力都将在这期间经

受重要考验。考验的结果则将直接关系到未来中国3G市场的格局。喻铭铎表

示，公司将在技术上支持客户做好“最后的冲刺”。  

  （来源：北京商报 2009年1月24日） 
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